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산업부-SK그룹, 중소기업에 반도체·디지털 기술나눔

- SK 그룹 5개사에서 기술 306건 무상이전 -

□ 산업통상자원부(장관 이창양)는 ‘2022년도 산업통상자원부-SK 기술나눔’ 

에 참여를 희망하는 기업의 신청을 9월 28일부터 10월 28일까지 접수한다.

□ 기술나눔은 중소기업의 기술경쟁력 강화와 혁신성장을 지원하기 위해 

대기업, 공공기관 등이 보유한 미활용 기술을 중소·중견기업에게 무상으로 

이전해 주는 사업이다.

 ㅇ 2013년부터 올해 9월까지 26개 대기업․공기업 등이 기술제공 기관

으로 참여하였고, 1,204개 기업에 2,656건의 기술을 이전하였다.

< 연도별 기술나눔 전체 실적 >

구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.9월 계

이전기술 80건 76건 129건 342건 177건 327건 337건 444건 490건 254건 2,656건

이전기업 36개 22개 44개 91개 65개 114개 157개 226개 288개 161개 1,204개

□ 올해 SK그룹은 SK이노베이션, SK하이닉스, SK텔레콤, SK실트론, SK플래닛 

등 5개사가 기술나눔에 참여하여 반도체 공정·장비, 이동통신, 무선통신 등 

7개 분야에서 306건의 기술을 공개한다.

< 2022년 SK그룹 나눔기술 분야 >

기술분야
반도체 정보통신 화학

계반도체 
소자

공정·장비 네트워크 무선통신 이동통신 화학공정 고분자재료

건수 25 173 31 22 45 5 5 306

□ SK그룹은 중소기업과의 동반성장을 적극 실천하기 위해 ’14년부터 

기술나눔에 참여해 74개 기업에 137건의 기술을 무상으로 이전하였다.

< 2022년 SK그룹 주요 나눔기술>

기술분야 주요기술 명칭 특허등록번호

반도체 공정·장비

웨이퍼 에지 연마장치 및 방법 10-1297968

웨이퍼 결함 검출방법 및 구조 10-0912342

웨이퍼 연마 장치 10-1125740

반도체 소자 이젝팅 장비가 포함된 칩 본딩 설비 10-2380141

무선통신 RFID를 이용한 환자관리 시스템 10-0645301

이동통신 단말기 간 콘텐츠 공유 방법 10-0705244

□ 이번에 SK그룹로부터 기술나눔을 받고자 하는 중소기업은 산업통상자원부

(www.motie.go.kr) 또는 한국산업기술진흥원(www.kiat.or.kr)에 게시된 

공고에 따라 10월 28일까지 이메일로 신청할 수 있으며, 심의를 통해 

12월 중 기술이전 대상기업이 확정될 예정이다. 

□ 산업통상자원부 노건기 산업기술융합정책관은 “고유가, 고물가 등으로 대내외

적으로 어려운 경제 여건이지만, SK그룹 주력사가 참여하는 기술나눔을 

통해 우리 중소기업들이 혁신성장하고, 나아가 반도체·통신 등 국가핵심

기술분야의 글로벌 산업 경쟁력을 높일 수 있는 계기가 되길 바란다”고 

밝혔다.

     

http://www.korea.kr

